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 นําลายวงจรพมิพ พมิพลงบนกระดาษแลวนําไปถายเอกสาร ลงบนแผนใสที่สามารถ

ถายเอกสารได หรอื พมิพวงจรดวยเลเซอรพริ้นเตอร โดยใหเลอืก Option show hold และ

เลอืก Keepout layer ดวยจะไดเห็นขนาดและรูของแผน PCB 

 
 

อุปกรณท่ีจําเปน 

1. แผน PCB 

2. Cutter ไวตัด PCB (ขูด) แผนพลาสตคิ เจาะรูตามขนาด ไวชวยเขยีนหมกึซอม  

3. ไมบรรทัดโลหะ (Cutter จะไดไมกัดไมบรรทัดแวง) ลายปริ้นที่ขาด   

4. เหล็กปลายแหลม ไวตกแตงลายปริ้น    

5. ปากกาเขยีนแผนใส หรอื ปากาเขยีน CD 

 
 

6. แผนพลาสตคิ เจาะรูตามขนาด ไวชวยเขยีนหมกึซอม ไมบรรทัดโลหะ (Cutter จะได

ไมกัดไมบรรทัดแวง) ลายปริ้นที่ขาด  
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ขัน้ตอนการสรางลายวงจร 

1. วัดขนาด PCB ที่ตองการตัด แลวใชปากกขดีเสนตามขนาดลงบนแผน PCB  

1.1 ขูดดานบนใหเปนรอย 

 
 1.2 อาศัยจากรอยขูดเดมิ บากรอยดานขาง พลกิมาขูดอกีดาน โดยอาศัยรอยบาก 

ดานขาง เปนแนวขูดในแนวเดยีวกัน ทัง้ 2 ดาน 

 
 1.3 พลกิมาขูดอกีดาน โดยอาศัยรอยบาก ดานขาง เปนแนวขูด 



ช่ือ ............................................... สกุล ................................................. รหัส................................ 
 

 
 

ใบงานท่ี 4 

วิธกีารทํา PCB โดยใชแผนใส 

 

คะแนน 

 
 1.4 ใชทาบกับขอบโตะใหตรงตามแนว 

 
 1.5 ออกแรงกดเล็กนอย แผน PCB จะหักตามแนวขูด  

 
 1.6 นํามาขัดขอบใหเรยีบดวยกระดาษทราย 
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 1.7 ใชกระดาษทรายลบขอบสันดานขางดวย นํามาขัดดวย ใยขัด ใหสะอาด   

ไมเชนนัน้จะทําใหแผนใสไมแนบ แลวนําไปลางดวยนํายาลางจานกับแผนทองแดง 

 
 1.8 นํามาขัดดวย ใยขัด ใหสะอาด   ไมเชนนัน้จะทําใหแผนใสไมแนบ แลวนําไปลาง

ดวยนํายาลางจานกับแผนทองแดง แลวเช็ดใหแหง 
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2. ลางมอืใหสะอาด แลวเช็ดใหแหง พยายามอยาใหมอืถูกแผนทองแดงอกีเพราะจะทํา

ให กรดกัดไมออก เมื่อมีน้ํามันจากมือ ไปถูกแผนทองแดงปกตแิลว กรดที่ใช  สามารถใชได

หลายครัง้ แตถาแผน PCB ไมสะอาดหรอืมนี้ํามันจากมือไปตดิ นานๆไป กรดจะเปนฝา หาก

ฝามาตดิ แผนทองแดง จะทําใหกรดไมกัดบรเิวณนัน้ จะตองใชผากรองน้ํากรดใหฝาเหลานัน้

หมดไปกอน 

3. นําแผน PCB ตดิดวยเทปกาว 2 หนาชนดิบาง แลวนําไปตดิบนแผนไม 

4. นําแผนใสมาทาบใหตรง นําผาดบิมาวางทับอกีทหีนึ่ง ทิ้งไวใหเย็น  แลวตดิขอบทัง้ 4 

ดานดวยเทปกาวใส 

 
5. นําผาดบิมาวางทับอกีทหีนึ่ง ทิ้งไวใหเย็น แลวตดิขอบทัง้ 4 ดานดวยเทปกาวใส แลว

นําเตารดี มารดี หรอื นําผาชุบน้ํามาดๆ มาเช็ดเพื่อใหเย็นเร็วขึ้น ออกแรงกดเล็กนอย แลวรดี

ไปมาใหทั่ว 

 
6. ทิ้งไวใหเย็น แลวตดิขอบทัง้ 4 ดานดวยเทปกาวใส แลวนําเตารดี มารดี หรอื นําผา

ชุบน้ํามาดๆ มาเช็ดเพื่อใหเย็นเร็วขึ้น   ออกแรงกดเล็กนอย แลวรดีไปมาใหทั่ว หรอื นําไป

เปาดวยพัดลม     เมื่อลอกออก จะเห็นวาลายจะหลุดตดิอยูบนแผนทองแดง 
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7. นําปากาเขยีนแผนใส เตมิสวนที่ขาด หากปากาแหงให นําไปเขยีนลงบนกระดาษ 

หากหมกึเลอะปลอยใหแหง แลวใชเหล็ก ปลายแหลมขูดออก เวลาเขยีนตองยกปากาไวนดิๆ 

หมกึจะไหลดี 

 
8. หากปากาแหงให นําไปเขยีนลงบนกระดาษ หากหมกึเลอะปลอยใหแหง แลวใชเหล็ก 

ปลายแหลมขูดออก เวลาเขียนตองยกปากาไวนดิๆ หมึกจะไหลด ีโดยออกแรงกดเล็กนอย  

หรอืรูเล็กๆ ถูกหมกึระบายเต็มจนไมเห็นรู   แลวหมุนไปหมุนมา จนหมกึเริ่มไหลดี 

 
9. หากหมกึเลอะปลอยใหแหง แลวใชเหล็ก ปลายแหลมขูดออก เวลาเขยีนตองยกปา



ช่ือ ............................................... สกุล ................................................. รหัส................................ 
 

 
 

ใบงานท่ี 4 

วิธกีารทํา PCB โดยใชแผนใส 

 

คะแนน 

กาไวนดิๆ หมกึจะไหลด ีโดยออกแรงกดเล็กนอย  หรอืรูเล็กๆ ถูกหมกึระบายเต็มจนไมเห็นรู   

แลวหมุนไปหมุนมา จนหมกึเริ่มไหลด ีใหระบายใหเต็มไปเลย แลวใชเหล็ก ปลายแหลม จุดไว     

เวลาเจาะจะไดงาย 

 
10. การนําไปกัดดวยกรดกัดปริ้นท 

10.1 นํากาวรอนมาลนไฟ 

 
 10.2 นํามาปายไวที่แผนยดึ 
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10.3 ทําการตดิแผน PCB 

 
10.4  นําไปกัดกับกรดกัดปริ้นท 

 
 10.5 ตรวจสอบดูวาตรงไหนกรดไมกัด เมื่อกรดกัดแผนทองแดงสวนที่ไมตองการ   

สังเกตจากสจีะออนกวา หมดแลว นําไปลางน้ําแลว ขัดดวยใยขัด   นําพูกัน ขนออน ถู

บรเิวณที่กรดไมกัดใหทั่ว 

 
 10.6 เมื่อกรดกัดแผนทองแดงสวนที่ไมตองการ   สังเกตจากสจีะออนกวา หมดแลว 

นําไปลางน้ําแลว ขัดดวยใยขัด   นําพูกัน ขนออน ถูบรเิวณที่กรดไมกัดใหทั่ว จนสะอาดแลว

เช็ดใหแหง 
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 10.7 เมื่อนําแผนปริ้นที่ไมสะอาด หรอืมนี้ํามันจากมอื ไปกัดกรด หลายๆครัง้ จะทํา

ใหกรดเปนฝา ใหนํากรดที่เปนฝา ไปกรองดวยผากรองกอนนํามาใชใหม 

 
 NOTE: การที่ตดิแผน PCB คว่ําหนาลง ทองแดงสวนที่ถูกกรดกัดจะจมลงดานลาง 

ทําใหกัดไดไวขึ้น ทําใหไมตองเขยามาก ระยะเวลาที่กัด อยาทิ้งไวนานเกนิ 20 นาที เพราะจะ

ทําใหกรดกัดดานขาง ของทองแดง ทําใหเสนเล็กๆ ขาดได 

 

11. นํามาเคลอืบดวย Clear Lacquer เพื่อปองกันทองแดงไมใหหมอง 
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12. หากตองการพมิพดานอุปกรณ ใหพมิพดานอุปกรณบนแผนใส โดยกลับดาน 

(Mirror) โดยใชสวานเจาะรู 4 รูใกลๆ มุมแตละดาน เพื่อใชเปนจุดอางองิ เวลานําแผนใสมา

ทาบ  

(อยาเพิ่งเจาะหมด เพราะรอยเจาะจะนูน เวลารดีจะไมตดิ) นําแผนใสมาทาบโดยโดยใหรูทัง้ 

4 รูอางองิตรงกัน แลวทําขั้นตอนเดยีวกันกับการทําลาย PCB  

13. นํามาเจาะรูตามขนาด 

 

14. เริ่มประกอบอุปกรณตัวเตี้ยๆกอน 

 

 

 


